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  内容摘要
  

半导体先进封装用光刻机区别于前端芯片光刻机。先进封装光刻机是在半导体封装（FOWLP、WLCSP、TSV等）过程中关
键的生产设备，其主要功能是在芯片封装阶段将精密的电路图案转移到封装基板或芯片表面，以实现高密度和高性能的电
子器件。而前道光刻机则主要用于晶圆制备的加工流程中，通过投影法将设计好的芯片电路图案投射到硅片上，形成微小
的电路图案，这在芯片加工流程中起着至关重要的作用，为后续步骤打下良好的基础。
半导体先进封装用光刻机价格取决于分辨率、晶圆尺寸等。不同企业的光刻机分辨率有一定的差异。比如K&S光刻机的分
辨率最高是1.2μm。全球范围内，先进封装光刻机市场主要集中在头部几家企业手中，比如K&S、Onto、Ushio、Canon
等，Top5份额超过了75%。
2023年中国半导体先进封装光刻机市场销售收入达到了 万元，预计2030年可以达到
万元，2024-2030期间年复合增长率(CAGR)为 %。本研究项目旨在梳理半导体先进封装光刻机领域产品系列，洞悉行业特
点、市场存量空间及增量空间，并结合市场发展前景判断半导体先进封装光刻机领域内各类竞争者所处地位。
中国市场核心厂商包括Onto Innovation、Ushio、Canon、Kulicke and Soffa
Industries、Veeco等，按收入计，2023年中国市场前三大厂商占有大约 %的市场份额。
从产品产品类型方面来看，200mm晶圆占有重要地位，预计2030年份额将达到
%。同时就应用来看，晶圆级封装在2023年份额大约是 %，未来几年（2024-2029）年度复合增长率CAGR大约为 %。
本报告研究中国市场半导体先进封装光刻机的生产、消费及进出口情况，重点关注在中国市场扮演重要角色的全球及本土
半导体先进封装光刻机生产商，呈现这些厂商在中国市场的半导体先进封装光刻机销量、收入、价格、毛利率、市场份额
等关键指标。此外，针对半导体先进封装光刻机产品本身的细分增长情况，如不同半导体先进封装光刻机产品类型、价格
、销量、收入，不同应用半导体先进封装光刻机的市场销量等，本文也做了深入分析。历史数据为2019至2023年，预测数
据为2024至2030年。
本文主要包括半导体先进封装光刻机生产商如下：
  Onto Innovation
  Ushio
  Canon
  Kulicke and Soffa Industries
  Veeco
  上海微电子
  芯碁微装
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
  200mm晶圆
  300mm晶圆
  其他
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
  晶圆级封装
  2.5/3D封装
  FC封装
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  其他
本文正文共9章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、产品细分及中国总体规模（销量、销售收入等数据，2019-2030年）
第2章：中国市场半导体先进封装光刻机主要厂商（品牌）竞争分析，主要包括半导体先进封装光刻机销量、收入、市场份
额、价格、产地及行业集中度分析
第3章：中国市场半导体先进封装光刻机主要厂商（品牌）基本情况介绍，包括公司简介、半导体先进封装光刻机产品型号
、销量、价格、收入及最新动态等
第4章：中国不同产品类型半导体先进封装光刻机销量、收入、价格及份额等
第5章：中国不同应用半导体先进封装光刻机销量、收入、价格及份额等
第6章：行业发展环境分析
第7章：供应链分析
第8章：中国本土半导体先进封装光刻机生产情况分析，及中国市场半导体先进封装光刻机进出口情况
第9章：报告结论
本报告的关键问题
市场空间：中国半导体先进封装光刻机行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？
产业链情况：中国半导体先进封装光刻机厂商所在产业链构成是怎样？未来格局会如何演化？
厂商分析：全球半导体先进封装光刻机领先企业是谁？企业情况怎样？
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